
              
      

P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

CHIPVISION DESIGN SYSTEMS ERNENNT THOMAS BLAESI  
ZUM PRÄSIDENTEN UND VORSTAND 

 
Erfahrener Industrieveteran wird das führende Low-Power-Unternehmen erfolgreich durch 

die nächste Wachstumsphase führen 
  

 
Oldenburg (Deutschland) / San Jose (CA / USA), den 6. Dezember 2006 
 

Mit sofortiger Wirkung hat Thomas F. Blaesi (45) bei ChipVision Design Systems AG, dem 

EDA (Electronic Design Automation) Spezialisten für Low Power Optimierung, die 

Aufgaben des Präsidenten und Vorstandes (CEO) übernommen. Thomas Blaesi verfügt über 

20 Jahre internationale Expertise in der EDA- und Halbleiterindustrie. Im amerikanischen 

Silicon Valley und in Europa sammelte er umfassende Erfahrung im Design, strategischen 

Marketing, Business Development und Unternehmensmanagement und war zuletzt bei 

Sigma-C tätig. Bei ChipVision wird er für die Expansion der weltweiten Geschäftstätigkeiten 

verantwortlich sein. 

 

"Mit seinem tiefgreifenden Verständnis aller Facetten der High-Tech-Industrie und seinem 

bereits nachgewiesenen Erfolg im Bereich Business Development ist Thomas Blaesi die 

richtige Wahl, ChipVision durch die nächste Wachstumsphase zu führen", betont Dr. 

Wolfgang Nebel, Gründer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Technologieberater bei 

ChipVision. "Als CEO wird er seine langjährige Erfahrung in der globalen 

Geschäftsausweitung und im strategischen Marketing auch dazu nutzen, technologisch 

führende Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Produktivitätsziele voranzubringen." 

 

ChipVision ist prädestiniert für die Unterstützung von Firmen, die Applikationen im Bereich 

der mobilen Kommunikation, im Networking sowie in der Consumer- und Automotive-

Industrie entwickeln. Mit Hilfe von ChipVisions Software können diese Unternehmen ihre 

Produktivität in den Energie-sensitiven Designs erheblich verbessern, " ist der neue 

ChipVision-Präsident Thomas Blaesi überzeugt. "Unsere Low Power Optimierungslösung, 

ORINOCO®, erhöht die Energieeinsparungen enorm und forciert die Geschwindigkeit des 



Chipentwurfs. Meinen persönlichen Fokus werde ich darauf legen, diese Unternehmen bei 

den richtigen Entscheidungen in Sachen Designflows der nächsten Generationen tatkräftig zu 

unterstützen.“ 

 

Vor seiner Tätigkeit bei ChipVision war Blaesi bei SIGMA-C, die im letzten Quartal von 

Synopsys übernommen wurden, als Vice President Marketing & Business Development tätig. 

Davor war er Vice President Marketing und Business Development bei Pakt XPP 

Technologies Inc., einem Halbleiterhersteller (fabless) und IP- Unternehmen in Santa Clara 

(CA/USA), sowie Vice President Marketing und Business Development und Senior Vice 

President & General Director für Design Services im Designbereich bei Silicon Design 

Systems Inc., Cupertino (CA/USA). Zuvor war Blaesi bei Cadence Design Systems Director 

Business Development und Director der System-Chip Design Services und hielt verschiedene 

Managementpositionen bei LSI Logic sowohl in Europa als auch in den USA. Blaesi startete 

seine berufliche Karriere als Applikationsingenieur bei Valid Logic Systeme in München. Er 

verfügt über ein Ingenieur-Diplom (FH) im Bereich Elektrotechnik der Fachhochschule 

Furtwangen. 

 

ChipVision Design Systems ist der führende Anbieter von Low Power EDA Software 

Werkzeugen und Dienstleistungen auf der Systemebene. ChipVisions Software, ORINOCO®, 

ermöglicht Entwicklern von Halbleitern die Energieabschätzung und Optimierung von 

kritischen Blöcken bereits auf der Systemebene, und zwar noch vor der Entwicklung auf 

RTL-Ebene. Energieabschätzung und Energieoptimierung auf der Systemebene führt zu 

signifikanten Energieeinsparungen in kürzerer Zeit. Die Lösungen der ChipVision basieren 

auf Industriestandards einschließlich SystemCTM. Der Hauptsitz von ChipVision ist in 

Oldenburg, Deutschland. Mehr Information über ChipVision, Produkte und Dienstleistungen 

sind unter www.chipvision.com zu finden. 

    #   #  # 

ChipVision ist eine eingetragene Handelsmarke der ChipVision Design Systems. Alle 

weiteren eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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